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RFID — Ubersicht

Max.
Reichweite:

E

LF
30 — 500 kHz

Tier-
identifizierung

Metallteile

HF
3 - 30 MHz

Zugangs-
kontrolle

Waren-
identifikation
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UHF SHF

433 MHz, 850 — 2,4-2,5GHz,
950 MHz 5,8 GHz +

Fahrzeug-
identifizierung
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RFID flr Gussteile

StoreinflUsse

Losungsmoglichkeiten
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UHF — Bereich

,0On-Metal-Tags”

,In-Metal-Tags”
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GRAZ

FACHHOCHSCHULE DER WIRTSCHAFT

s A

CAST TRONICS®

\ S

e Fraunhofer-Institut

e direktes Eingielen

e Schutz vor Beschadigung, Verlust oder
Manipulation

e Spezielle Gusstechnik
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:1) Bauteil

'2) RFID

:3) dielektrischer Spalt




Warum RFID in Gussteilen? CAMPUS @

Mogliche Anwendungen
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Produktionsdaten Plagiatsschutz

r Logistik Informationsspeicher




Versuche CAMPUS
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FACHHOCHSCHULE DER WIRTSCHAFT

Temperature, °C

610.00
607.00
604.00
601.00
598.00
595.00
571.75
548.50
525.25
502.00
445.80
389.60
333.40
277.20
221.00

Temperature, °C
Transparency : 650.00 - 502.00

610.00

EN AC-46000 (SS4250§30.0 607.00
Die - Orvar Supr () 220.0 604.00
Air - In mold 50.0 601.00
598.00

e, (hm.s) 595.00

ied volume, % 571.75
Liquid phase, % 548.50
Shrinkage, % 525.25
502.00

YZ plane, mm 219.45 [55] 445.80
NovaFlow&Solidd.5r5 g:g'ﬁg
Descriptor : J916_3D_ANGUSS_VAKUUM, 21720
Date : 09.04.2015 22100

NovaCastFoundry Solutions AB
Copyright 1996 -2011
Transparency : 650.00 - 502.00

NovaFlow & Solid
Control Yolume

EN AC-46000 (SS4250630.0
Die - Orvar Supr (5] 220.0
0

Alr - In mold Temperature, *C
Time, (h.m,s) 000:00:00,228 Pt 610,00
Filled volume, % 57.00 607.00
Liquid phase. % 9459 604.00
Shrinkage, % 0.00 601.00
598.00
YZ plane. mm 219.45 [55] 595.00
57175
NovaFlowSolidd 515 54850
Descriptor : J916_3D_ANGUSS_VAKUUM - 52525
Date : 09.04.2015 502.00
445.80
NovaCastFoundry Solutions AB 309.60
Copyright 1996 -2011 333.40
271.20
22100

NovaFlow & Solid
Control Volume Transparency : 650.00 - 502.00

EN AC-46000 (SS4250530.0
Die - Orvar Supr ()  220.0
0.0

Air-In mold
Time, (hm.s) 000:00:08, 420
Filled volume, % 97.01
Liquid phase, % 9.83
Shrinkage. % 145

. YZ plane, mm 219.45 [55]

NovaFlowsSolid4 55
Descriptor : J916_3D_ANGUSS_VAKUUM
9.04,

Date 2015
” NovaCastFoundry Solutions AB

Copyright 1996 -2011

NovaFlow & Solid
Control Volume




Warum RFID in Gussteilen? CAMPUS @

MogIIChe Anwendungen FACHHOCHSCHULE DER WIRTSCHAFT

f p
Polyoxymethylen

Kurzzeichen POM
q Y,

[Schmelzpunkt: 180°C ]




CAMPUS (D)

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Danke fur lhre
Aufmerksamkeit!



